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Schwerpunkten: 

- Entwicklung der Heizsysteme von Laborgeräten zu robusten Produktionsmitteln für u.a. den 
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Zusammenfassung des Vortrags / Abstract 

Die neue EU-Verordnung zur Verpackung und Verpackungsabfällen (PPWR), die im Februar 2025 in Kraft tritt, 

verlangt ein Umdenken in der Verpackungsindustrie. Ziel ist eine Reduktion von Verpackungsabfällen, bessere 

Recyclingfähigkeit und eine CO₂-neutrale Kreislaufwirtschaft. Besonders Monomaterialien wie PET, PE oder PP 

stehen im Fokus – sie sind nachhaltiger, stellen aber hohe Anforderungen an die Verarbeitungsprozesse. Eine 

Lösung bietet die pixelbasierte Heiztechnologie von watttron. Statt großflächiger Heizplatten kommen individuell 

regelbare 5x5 mm-Heizelemente zum Einsatz. Dadurch lassen sich Temperaturprofile punktgenau und dynamisch 

steuern – ideal für die empfindliche Verarbeitung dünner Monofolien. Die Technologie verbessert sowohl das 

Siegeln als auch das Thermoformen. Sie sorgt für stabile Barriereeigenschaften, gleichmäßige Wandstärken und 

reduziert Materialeinsatz sowie Stillstandsverluste. MULTIVAC schafft eine Vollintegration der pixelbasierten 

Heiztechnik in eine für Mono-Material optimierten Thermoformer. Zusätzlich eröffnen KI-gestützte 

Qualitätsüberwachung und Datenanalyse weiteres Potenzial die Produktsicherheit zu verbessern. So entsteht 

eine zukunftssichere Produktionsanlage und ein klarer Mehrwert für die Umwelt: Weniger Material, besser 

recycelbar, präziser verarbeitet – ein Schritt in Richtung klimaneutrale Verpackung.
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